ideas Hatch 銀光科技數位百科上架申請表
*為必填欄位
	團隊資料

	*
	團隊/公司名稱
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)

	*
	團隊類型
	□新創組(已成立公司)   □新創組(未成立公司) □校園組

	*
	國家
	

	*
	團隊所在地
(請填寫主要生活所在的城市)
	

	
	網站
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)

	*
	聯絡人
	

	*
	電話
	

	*
	E-mail
	

	*
	推薦人/單位
(若有，請填寫加速器/育成機構/企業/學校/特定對象之相關資料，並將優先審核；如無，請填無)
	單位
	

	
	
	姓名
	

	
	
	電話
	

	
	
	E-mail
	

	*
	最方便參與哪一地區的輔導活動?
	□北部(台北)  □中部(台中)  □南部(高雄)

	*
	如何得知本平台輔導機制?
	□網路搜尋 □Facebook ideas Hatch粉絲專頁 □朋友介紹 □本平台主動接洽 □其它　　　　　　



	產品基本介紹與現況

	*
	產品/服務名稱
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)

	*
	照護服務涵蓋類型
(複選)
(※精準設定讓產業更容易搜尋到您的產品)

	□生理量測，如：血壓、血氧、心率等。
□專業量測，如：腦波、足部神經等。
□作息偵測
□門禁監控
□跌倒感測
□復健器材/輔具/運動訓練
□獨居照護輔助
□排遺照護輔助
□其它照護輔助
□生活/互動娛樂
□邏輯/認知訓練
□智能遠端系統，如：遠距診療、遠端照護等。
□其它，請說明___________

	*
	產品簡介與功能介紹
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)

※請針對所選之服務類別，說明產品操作流程及其提供了什麼功能以滿足產業需求



	*
	產品適用場域
(複選)
	(※精準設定讓產業更容易搜尋到您的產品)
□醫療院所
□長照機構/安養中心/護理之家/榮民之家
□日照中心/日托中心/社區關懷據點
□復健中心/診所
□居家住所
□其它，請說明_________________

	*
	使用情境/空間
(複選)
	(※精準設定讓產業更容易搜尋到您的產品)
□照護服務區域，如護理站、行政辦公室等。
□個人休憩空間，如：寢室等。
□日常活動空間，如：客廳、交誼廳、餐廳等。
□出入空間，如：走廊、電梯、樓梯、玄關等。
□浴廁空間
□運動/復健區域
□其它，請說明_________________

	*
	產品佈建方式
(複選)
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)

□穿戴式裝置，請說明_____________________
□可自行簡易安裝，請說明_________________
□專員到府快速安裝與設定，請說明__________
□需施工安裝，請說明     如：天花板鑽洞安裝       
□其它，請說明______________________
※請簡單說明產品安裝方式及其裝設區域

	*
	產品發展階段
(複選)
	□小量生產
□已量產準備上市
□已上市銷售中

	*
	產品內部規格
(※非公開資訊，僅供平台管理端參考)
	雲端平台
	□AWS □Google □Azure 
□其它________ □無

	
	
	軟體
	*類型
	□App □桌面應用程式 □web應用程式 □其它      

	
	
	
	細部描述 
	

	
	
	硬體
	*類型
	□晶片 □模組 □開發板

	
	
	
	*國家別
	□台灣 □中國 □美國 □其它         

	
	
	
	*廠牌
	

	
	
	
	*型號
	

	*
	產品外部規格
(※精準設定讓產業更了解您的產品)
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
	尺寸
	(請提供產品長、寬、高之規格)

	
	
	淨重/個
	

	*
	電力提供類型
(複選)
(※精準設定讓產業更了解您的產品)
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
	□插電式，請說明____________
□充電式，請說明____________
□安裝電池，請說明____________
□熱插拔，請說明____________
□其它，請說明____________

	*
	設備聯網/資訊傳輸方式
(複選)
(※精準設定讓產業更了解您的產品)
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
	□有線網路，請說明__________
□Wi-Fi，請說明__________
□藍牙，請說明___________
□其它，請說明___________

	*
	醫療器材許可證
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
	□有，許可證字號___________
□無

	*
	產品認證
(複選)
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
	□FCC認證，號碼____________
□NCC認證，號碼____________
□BSMI認證，號碼___________
□其它，請說明_______________
□無

	*
	產品保固期
	□有，請說明_______________
□無

	[bookmark: _GoBack]*
	已銷售地區/通路
	

	*
	備貨所需時間
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)
	


	產品市場與營運分析

	*
	產品照護優勢
(複選)
(※精準設定讓產業更容易搜尋到您的產品)

	□操作簡單、使用技術門檻低
□功能多元可滿足多種需求
□減緩例行性作業流程、增進效率
□提升照護效率
□提升照顧服務品質
□緩解照護人員短缺
□降低照護人員職業傷害風險
□降低照護糾紛議題
□價格普惠可負擔
□其它_________________

	*
	產品/服務參考報價與服務模式(複選)
(※該資訊將供目標客戶參考，相關免費試用、體驗期間報價、或客製化專案報價方式皆可於本資訊欄補充說明)
	□ 賣斷制，請說明_____________　　　　　　　　　　　
□ 租賃制，請說明_____________
□ 加值維運，請說明_____________
□ 其它，請說明_______________



	產品資訊

	*
	公司LOGO上傳
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊，請上傳1:1正方形圖片)

	*
	產品封面圖上傳
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊，建議上傳精美商品圖，提升目標客瀏覽體驗)

	
*
	相關圖片
請提供1-5張產品圖，以加強目標客戶對您產品各層面的理解
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)


	
	產品影片
	如有產品相關之影片，請提供影片連結
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)


	
	其它附件
	請上傳產品的相關介紹附件(格式不拘)，加強目標客戶對您產品服務的理解，以利審核
(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)


	
	補充資訊
	(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊)

	
	備註/其它說明
	




附件一、
經濟部產業發展署
蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書
版本： P-CV24020018-1-DTRI

經濟部產業發展署(下稱本署)為遵守個人資料保護法令及本署個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

1、 蒐集目的及類別
本署因辦理或執行｢銀光科技智慧照顧驗證推動計畫｣業務、活動、計畫、提供服務及供本署用於內部行政管理、陳報上級機關或本署組織法所定業務、寄送本署或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：姓名、E-mail、性別、公司/學校、手機

2、 個人資料利用之期間、地區、對象及方式
    除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本署於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

3、 當事人權利
您可依前述業務、活動所定規則或依以電子郵件方式（張小姐，sanyachang@iii.org.tw）向本署行使下列權利：
(1) 查詢或請求閱覽。
(2) 請求製給複製本。
(3) 請求補充或更正。
(4) 請求停止蒐集、處理及利用。
(5) 請求刪除您的個人資料。

4、 不提供個人資料之權益影響
若您未提供正確或不提供個人資料，本署將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

5、 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本署留存此同意書，供日後取出查驗。
個人資料之同意提供：
一、本人已充分獲知且已瞭解上述貴署告知事項。
2、 本人同意貴署於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：
中華民國  年  月  日


附件二、
提案申請同意書
立同意書人同意就其參加財團法人資訊工業策進會（以下簡稱「資策會」）舉辦ideas Hatch推動方案（以下簡稱本活動），依下列授權條款授權及提供個人資料予資策會使用：
1、 肖像權授權部分：
1、 授權內容：立同意書人同意資策會為執行本活動，有拍攝、使用、於公開平台展示立同意書人肖像之權利。
2、 授權期間/地域：不限期間及地域永久授權。
3、 授權條件：無償授權。

2、 著作權授權部分：
1、 授權內容：本活動中立同意書人創作之著作（以下簡稱其著作），包含重製權及改作權。立同意書人同意資策會為執行本活動，有使用、予本活動評審展示立同意書人其著作之權利。
2、 授權期間/地域：不限期間及地域永久授權
3、 授權條件：無償授權
4、 立同意書人擔保其著作係其原創性著作，且未侵害任何第三人之智慧財產權。如其著作有利用他人之著作，立同意書人保證已取得他人之同意或授權，並有授權資策會依本同意書內容使用之權利，並同意對資策會不行使著作人格權。

3、 如有因違反本同意書致資策會受有損害，立同意書人應負所有賠償責任（包括但不限於律師費、訴訟費用、和解金、賠償金等）。
4、 若因本同意書而引起之疑義或糾紛，立同意書人同意依誠信原則解決之。凡因本同意書或違反本同意書所引起的糾紛、爭議或歧見，立同意書人同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院，並以中華民國法律為準據法。



此 致
財團法人資訊工業策進會



立同意書人：


中華民國        年         月        日
